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Abstract (en)
The mold has a micro-surface structure at the mold wall to prevent distortion and surface damage at the workpiece when being shaped under
pressure. The mold to shape a workpiece by inner pressure which forces it against the mold wall, has a pressure medium feed to press the
workpiece (W) against the wall surface (2) which has a surface microstructure. The wall microstructure surface does not affect the workpiece (W)
surface, and prevents a buildup between the workpiece and the wall, holds the workpiece in place, and can hold a lubricant. The microstructure also
acts on the workpiece material flow during the shaping action. The microstructure is formed by a laser, electro-erosion, ultrasonic erosion, scraping
or etching. The microstructures are about equal to the dimensions of the molecules of the pressure medium, with a width of 100 mu m and a depth/
height of 100 mu m.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Werkzeuggravur eines Umformwerkzeuges (1a,1b) zum Umformen mittels Wirkmedium, wobei das Umformwerkzeug
eine Druckmittelzuführung für das Wirkmedium und eine Gravur (2) entsprechend der gewünschten Endkontur des Werkstückes (4) aufweist. Bei
den gattungsgemäßen Umformverfahren erfolgt beim Hydroumformen sowie beim Innenhochdruckumformen durch den Druck des Druckmediums
das Anformen der Wandung des Werkstückes (W) an die Gravur (2) des Werkzeuges (W). Beim Entnehmen des Werkstückes (W) kann das
Druckmedium an die Gravur (2) des Werkzeuges (1a,1b) gelangen, wodurch beim Umformen der nachfolgenden Werkstücke (W) in dem Bereich,
in welchem Druckmittel an der Gravur (2) haftet, keine Berührung zwischen Gravur (2) und Werkstückwandung zustande kommt, wodurch
unerwünschte Deformierungen am Werkstück (W) auftreten. Aufgabengemäß wurde die Werkzeuggravur mit Mikrostrukturen (M) versehen, die
geeignet sind, das zwischen Wandung des Werkstücks (W) und Gravur (2) haftende Wirkmedium aufzunehmen. Dadurch werden unerwünschte
Deformationen des Werkstücks (W) vermieden. Weiterhin können die Gravuren (2) als Schmiermitteldepot dienen und somit die Reibung minimieren
und die Notlaufeigenschaften des Werkzeuges (W) verbessern.
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